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摘要(译)

一种手术器械包括第一构件，该第一构件具有限定第一通道的内表面。
第二构件在第一通道内是一次性的并且可相对于第一构件移动。第二构
件限定纵向轴线并且在第一端和第二端之间延伸，第一端和第二端构造
成接合组织。第二端包括第一表面和第二表面，第一表面构造成与组织
非穿透接合，第二表面包括从第一表面轴向延伸的至少两个间隔开的切
割构件。切割构件可旋转以切除组织的一部分。公开了系统和方法。
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